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 MBA23001-X01は、Xilinx社のKintex-7 FPGA のFBGA484に装着可能な放熱フィンです。 

Malico Inc.社のMBA23001-15W/2.5BU+AT900Aをアクセサリとして取り扱っています。 

装着には、付属の熱伝導性接着シールを用いて接着します。また、クリップ式の押さえ機構で固定されます。 

機能・内容 

 メーカ：Malico Inc 

 メーカ型番:MBA23001-15W/2.5BU+AT900A 

 Kintex-7 FBG484対応放熱フィン 

 熱伝導性接着シール付き 

 クリップ装着 

 概略寸法 25.7(X) X 27(Y) X 16(H)  

 RoHS指令対応 

 

本製品にマニュアルなどの資料は含まれません 

※製品仕様および価格などはことわり無く変更されることがございます。
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使用例 

詳細資料は、各製品ページにある                  よりご覧下さい。  


